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前 言 

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。 

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。 

本文件由全国印制电路标准化技术委员会（SAC/TC47）提出并归口。 

本文件起草单位：  

本文件主要起草人： 
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刚性有机封装基板用绝缘胶膜规范 

1 范围 

本文件规定了刚性有机封装基板用绝缘胶膜（以下简称“绝缘胶膜”）的术语和定义、分类、要求、

检验方法、质量保证，以及标识、包装、运输和贮存。 

本文件适用于绝缘胶膜的生产和检验。 

2 规范性引用文件 

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，

仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本

文件。 

GB/T 1040.3 塑料  拉伸性能的测定  第3部分：薄膜和薄片的试验条件 

GB/T 2036  印制电路术语 

GB/T 4677—2002  印制板测试方法 

GB/T 4722—2017  印制电路用刚性覆铜箔层压板试验方法 

GB/T 16483  化学品安全技术说明书  内容和项目顺序 

GB/T 19001  质量管理体系  要求 

GB/T 24001  环境管理体系  要求及使用指南 

GB/T 31988—2015  印制电路用铝基覆铜箔层压板 

GB/T 33016—2016  多层印制板用粘结片试验方法 

GB/T 43801  微波频段覆铜箔层压板相对介电常数和损耗正切值测试方法  分离介质谐振器法 

3 术语和定义 

GB/T 2036界定的以及下列术语和定义适用于本文件。 

 

绝缘胶膜 insulating film 

积层胶膜 build-up film；BF 

由改性环氧树脂及填料等混配制成的半固化膜层，用于积层板层间绝缘隔离和粘结，在其上可通过

化学或物理方法沉积可制作精细导线的金属层，亦可称为积层绝缘膜、增层绝缘膜、增层胶膜。 

 

支撑膜 support film 

离型膜 release film 

用于在真空压膜、烘烤预固化和激光钻孔过程中支撑、保护绝缘胶膜，并在激光钻孔后可顺利剥离

而不破坏预固化后绝缘胶膜的薄膜。 

 

保护膜 protective film 

用于保护绝缘胶膜，在使用前可顺利剥离而不破坏绝缘胶膜的薄膜。 
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4 分类 

绝缘胶膜的分类和对应型号见表1。 

表1 绝缘胶膜的分类和型号 

型号 介质损耗角正切（Df） 
热膨胀系数（CTE）（25 ℃～150 ℃） 

μm/m·℃ 

BF01 0.0150＜Df（10 GHz）≤0.0200 30＜CTE（25 ℃～150 ℃）≤50 

BF02 0.0080＜Df（10 GHz）≤0.0150 20＜CTE（25 ℃～150 ℃）≤30 

BF03 0.0050＜Df（10 GHz）≤0.0080 15＜CTE（25 ℃～150 ℃）≤20 

BF04 0.0030＜Df（10 GHz）≤0.0050 15＜CTE（25 ℃～150 ℃）≤20 

其他 供需双方商定 供需双方商定 

 

5 要求 

总则 

除非另有规定，绝缘胶膜应符合本文件要求。当采购方对绝缘胶膜有特殊要求时，应在采购文件（包

括但不限于订购合同、产品设计文件、技术协议、质量协议及相关更改文件）中明确规定；若采购文件

中未作规定，则按本文件要求执行。本文件未提及的内容，由供需双方商定。 

优先顺序 

当本文件的内容与其他文件出现抵触时，应采用的优先顺序如下： 

a) 采购文件（首先订购合同，其次产品设计文件、技术协议、质量协议等）； 

b) 采购方的规范或其他指定文件； 

c) 本文件； 

d) 引用文件。 

结构 

绝缘胶膜主要由树脂、填料组成。绝缘胶膜一面附着支撑膜，另一面附着保护膜，结构示意图如图

1所示。 

 

                    

树脂

填料

保护膜

支撑膜

绝缘胶膜

 

图1 保护膜、绝缘胶膜、支撑膜结构示意图 
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材料 

5.4.1 树脂体系 

树脂体系以改性环氧树脂为主体，并加入固化剂等化合物。未包括在本文件中的其他树脂体系由供

需双方商定。 

5.4.2 填料 

填料为电子级球形二氧化硅，球形二氧化硅最大粒径应不大于5 μm，或由供需双方商定。 

绝缘胶膜的交收态技术要求 

5.5.1 通则 

按制造商推荐的解冻时间和解冻温度对绝缘胶膜进行解冻，其解冻后技术要求应满足5.5.2至5.5.6。 

5.5.2 外观 

按6.1进行检验，外观应符合： 

a) 支撑膜、保护膜与绝缘胶膜没有分层起泡、无皱褶； 

b) 绝缘胶膜不应有夹杂物（金属性、非金属性）或外来物； 

c) 绝缘胶膜不应有凹坑、空洞或气泡； 

d) 绝缘胶膜不应有划痕； 

e) 绝缘胶膜无膜皱； 

f) 绝缘胶膜外观颜色由供需双方商定，交收时应无色差。 

5.5.3 尺寸 

绝缘胶膜通常为卷状交付，按照6.2进行检验，尺寸及公差应符合： 

—— 宽度标称值由供需双方商定，公差为+2 
-0    mm； 

—— 长度标称值由供需双方商定，公差为+0.5 
-0    m； 

—— 厚度及公差应符合表 2 的规定。 

表2 绝缘胶膜的厚度及公差要求 

单位为微米 

厚度（T） 公差 

10＜T≤20 ±1 

20＜T≤40 ±2 

40＜T≤60 ±4 

60＜T≤100 ±6 

注1：厚度不含保护膜和支撑膜； 

注2：其他厚度及公差由供需双方商定。 

 

5.5.4 挥发物含量 

按照6.3进行检验，绝缘胶膜的挥发物含量应不超过4%。 

5.5.5 溢胶量 



GB/T XXXXX—XXXX 

7 

按照6.4进行检验，绝缘胶膜（厚度不超过40 μm）的溢胶量最大长度应不超过4 mm，其他厚度绝缘

胶膜的溢胶量最大长度应满足供需双方商定的要求。 

5.5.6 最低熔融粘度 

按照6.5进行检验，绝缘胶膜最低熔融粘度和对应最低熔融温度的标称值和公差应满足供需双方商

定的要求。 

绝缘胶膜完全固化后不覆铜性能 

5.6.1 通则 

按制造商推荐的固化时间和固化温度对绝缘胶膜进行完全固化，其不覆铜性能应满足5.6.2至5.6.12

要求。 

5.6.2 玻璃化温度（Tg）和储能模量 

按照6.6进行检验，绝缘胶膜的Tg和储能模量（DMA法）应符合表3的要求。 

表3 玻璃化温度和储能模量要求 

型号 
玻璃化温度（Tg） 

℃ 

储能模量（50 ℃） 

GPa 

BF01 ≥150 ≥4 

BF02 ≥150 ≥6 

BF03 ≥170 ≥8 

BF04 ≥160 ≥8 

其他 供需双方商定 供需双方商定 

 

5.6.3 热膨胀系数（CTE） 

按照6.7进行检验，绝缘胶膜在25 ℃～150 ℃温度范围内，CTE应符合表4的要求。 

表4 热膨胀系数（CTE）要求 

型号 
热膨胀系数（CTE） 

μm/m·℃ 

BF01 30＜CTE（25 ℃～150 ℃）≤50 

BF02 20＜CTE（25 ℃～150 ℃）≤30 

BF03 15＜CTE（25 ℃～150 ℃）≤20 

BF04 15＜CTE（25 ℃～150 ℃）≤20 

其他 供需双方商定 

 

5.6.4 相对介电常数（Dk）和介质损耗角正切（Df） 

按照6.8进行检验，绝缘胶膜在10GHz下，Dk应不高于3.4，Df应符合表5的要求。 
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表5 介质损耗角正切（Df）要求 

型号 介质损耗角正切（Df） 

BF01 0.0150＜Df（10 GHz）≤0.0200 

BF02 0.0080＜Df（10 GHz）≤0.0150 

BF03 0.0050＜Df（10 GHz）≤0.0080 

BF04 0.0030＜Df（10 GHz）≤0.0050 

其他 供需双方商定 

 

5.6.5 电气强度 

按照6.9进行检验，绝缘胶膜的电气强度应不小于40 kV/mm。 

5.6.6 拉伸强度和断裂伸长率 

按照6.10进行检验，绝缘胶膜的拉伸强度和断裂伸长率标称值和公差应满足供需双方商定的要求。 

5.6.7 热分解温度(Td) 

按照6.11进行检验，绝缘胶膜的Td（5%）应不小于360 ℃。 

5.6.8 耐化学性 

按照6.12进行检验，绝缘胶膜的耐化学性应无分层、起泡、起皱及软化现象。 

5.6.9 吸水率 

按照6.13进行检验，绝缘胶膜的吸水率应不高于1.5%。 

5.6.10 卤素含量 

按照6.14进行检验，绝缘胶膜的溴含量（质量百分比）应不大于0.09%，氯含量（质量百分比）应不

大于0.09%，溴和氯总含量（质量百分比）应不大于0.15%。 

5.6.11 燃烧性 

按照6.15进行检验，绝缘胶膜的燃烧性应达到FV-0等级。 

5.6.12 热导率 

按照6.16进行检验，绝缘胶膜的热导率应满足供需双方商定的要求。 

绝缘胶膜完全固化后覆铜性能 

5.7.1 通则 

按制造商推荐的条件对绝缘胶膜进行固化和覆铜，其覆铜后的试样性能应满足5.7.2至5.7.4要求。 

5.7.2 热应力 

按照6.17进行检验，试样应无分层、起泡、空洞、起皱或熔化现象。 

5.7.3 剥离强度 
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按照6.18进行检验，试样的剥离强度（化学沉积铜配合电镀加厚）应符合表6的要求，真空溅射沉积

铜配合电镀加厚等其他覆铜方式的剥离强度应满足供需双方商定的要求。 

表6 剥离强度（化学沉积铜配合电镀加厚）要求 

型号 
剥离强度 

N/mm 

BF01 ≥0.55 

BF02 ≥0.45 

BF03 ≥0.40 

BF04 ≥0.35 

其他 供需双方商定 

 

5.7.4 体积电阻率和表面电阻率 

按照6.19进行检验，试样的体积电阻率和表面电阻率应符合表7的要求。 

表7 体积电阻率和表面电阻率要求 

型号 

表面电阻率 

(湿热后在潮湿箱中) 

MΩ 

体积电阻率 

(湿热后在潮湿箱中) 

MΩ•m 

表面电阻率 

(E-24/125处理后在烘箱中) 

MΩ 

体积电阻率 

(E-24/125处理后在烘箱中) 

MΩ•m 

BF01 

≥106 ≥106 ≥104 ≥104 
BF02 

BF03 

BF04 

其他 供需双方商定 供需双方商定 供需双方商定 供需双方商定 

 

6 检验方法 

外观 

外观按照GB/T 33016—2016中第6章的规定进行检验，检验时采用带有合适刻度的10倍放大镜。 

尺寸 

宽度按照GB/T 33016—2016中7.2的规定进行检验，长度按照GB/T 33016—2016中7.1.2的规定进行

检验，厚度按照附录A的规定进行检验。 

挥发物含量 

挥发物含量按照GB/T 33016—2016中8.4的规定进行检验，烘制温度保持为130 ℃±3 ℃，时间

为15 min±1 min。 

溢胶量 

溢胶量按照附录B进行检验。 
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最低熔融粘度 

最低熔融粘度和对应最低熔融温度按照附录C进行检验。 

玻璃化温度（Tg）和储能模量 

玻璃化温度（Tg）和储能模量按照GB/T 4722—2017中6.7.2规定的DMA法（拉伸模式）进行检验，

拉伸夹具的跨距为15 mm～20 mm，试样的宽度为3 mm～6 mm，边缘保持光滑，没有缺口和裂缝。损耗

正切tanδ曲线的峰值对应温度为玻璃化温度，储能模量曲线50 ℃时对应的数值为储能模量（50 ℃）。 

热膨胀系数（CTE） 

热膨胀系数按照GB/T 4722—2017中6.10规定的TMA拉伸法进行检验，拉伸夹具的跨距为15 mm～20 

mm，试样宽度为3 mm～6 mm，试样边缘保持光滑，没有缺口和裂缝。 

相对介电常数（Dk）和介质损耗角正切（Df） 

介电常数（Dk）和介质损耗角正切（Df）按照GB/T 43801的规定进行检验，试样厚度不低于100 μm。 

电气强度 

电气强度按照GB/T 33016—2016中9.4的规定进行检验。 

拉伸强度和断裂伸长率 

拉伸强度和断裂伸长率按照GB/T 1040.3的规定进行检验，使用动态热机械分析仪（DMA）的拉伸

模式进行测量时采用2型条形试样（试样宽度为3 mm～6 mm），使用拉伸试验机进行测量时采用4型哑

铃试样，或满足供需双方商定的要求。 

热分解温度(Td) 

热分解温度（Td）按照GB/T 33016—2016中的9.10的规定进行检验。 

耐化学性 

耐化学性按照GB/T 33016—2016中9.3的规定进行检验。 

吸水率 

吸水率按照GB/T 4722—2017中9.2的规定进行检验。 

卤素含量 

卤素含量按照GB/T 33016—2016中9.12的规定进行检验。 

燃烧性 

燃烧性按照GB/T 4722—2017中6.4.1的规定进行检验，试样的制备按照如下步骤进行： 

a) 首先去除绝缘胶膜保护膜，得到带支撑膜的绝缘胶膜； 

b) 按照制造商推荐的条件，使用真空贴膜机将带支撑膜的绝缘胶膜对称压合至绝缘板两面，绝缘

板厚度为 0.2 mm，阻燃等级 FV-0 级别，压合示意图如图 2 所示，绝缘胶膜面与绝缘板贴合； 

c) 按照制造商推荐的温度和时间进行固化后，去除两侧表面的支撑膜得到测试试样，测试试样厚

度应为 0.38 mm～0.40 mm。 
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绝缘胶膜

绝缘板

绝缘胶膜

支撑膜

支撑膜

 

图2 真空贴膜机压合示意图 

热导率 

热导率按照GB/T 31988—2015中附录A的规定进行检验，3个试样厚度由供需双方商定（例如分别

为0.12 mm、0.24 mm和0.36 mm）。 

热应力 

热应力按照GB/T 4722—2017中6.5的规定进行检验，试样尺寸应为（100±1）mm×（25±1）mm，

试样的制备应按照如下步骤进行： 

a) 首先去除绝缘胶膜保护膜，得到带支撑膜的绝缘胶膜； 

b) 对覆铜板的双面铜箔进行粗化处理，按照制造商推荐的条件，使用真空贴膜机在粗化后的覆铜

板两面分别对称压合带支撑膜的绝缘胶膜，绝缘胶膜面与覆铜板铜箔面贴合； 

c) 按照制造商推荐的条件进行预固化、化学沉积铜、电镀加厚铜层和后固化后得到测试试样，试样的

铜层厚度应不低于 35 μm。 

热应力测试浸焊时间应由供需双方商定。 

剥离强度 

剥离强度按照GB/T 4677—2002中7.1.1的规定进行检验，测试试样的制备按照本文件6.17a)～c)进行，

测试前采用化学方法退除部分铜层形成导线，导线长度应不低于50 mm，宽度为3.2 mm。 

体积电阻率和表面电阻率 

体积电阻率和表面电阻率按照GB/T 4722—2017中8.3的规定进行检验，绝缘胶膜两面覆上不低于

12 μm厚的铜箔。 

7 质量保证 

质量体系 

制造商应建立GB/T 19001质量管理体系或类似体系，为质量保证提供支持。 

制造商应建立GB/T 24001环境管理体系或类似体系，为环境保护提供支持。 

检验职责 

除非另有规定，供方应对保证本标准规定的所有检验要求及执行的相关文件负责。配备符合标准规

定的检测设备，正确执行本标准规定的检验。需方保留对供方具备的检测能力及设备进行审查的权利，

以确保供应和服务满足本标准要求。 

检验分类 
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检验分为以下两类： 

—— 鉴定检验（见 7.4）； 

—— 质量一致性检验（见 7.5）。 

鉴定检验 

7.4.1 检验项目 

制造商应按表8规定的检验项目进行鉴定检验，以表明其有能力生产出符合本文件要求的产品。除

非另有规定，鉴定检验应在符合相关要求的实验室进行。 

表8 鉴定检验和质量一致性检验要求 

检验项目 要求 检验方法 鉴定检验 
质量一致性检验 

组别 检验频度 

绝缘胶膜的

交收态技术

要求 

外观 5.5.2 6.1 ● A 卷 

尺寸 5.5.3 6.2 ● A 卷 

挥发物含量 5.5.4 6.3 ● B 批 

溢胶量 5.5.5 6.4 ● B 批 

最低熔融粘度 5.5.6 6.5 ● B 批 

绝缘胶膜完

全固化后不

覆铜性能 

玻璃化温度 5.6.2 6.6 ● C 月 

储能模量 5.6.2 6.6 ● C 月 

热膨胀系数 5.6.3 6.7 ● C 月 

相对介电常数 5.6.4 6.8 ● C 月 

介质损耗角正切 5.6.4 6.8 ● C 月 

电气强度 5.6.5 6.9 ● C 季度 

拉伸强度 5.6.6 6.10 ● C 季度 

断裂伸长率 5.6.6 6.10 ● C 季度 

热分解温度 5.6.7 6.11 ● C 季度 

耐化学性 5.6.8 6.12 ● C 季度 

吸水率 5.6.9 6.13 ● C 季度 

卤素含量 5.6.10 6.14 ● C 年 

燃烧性 5.6.11 6.15 ● C 年 

热导率 5.6.12 6.16 ● C 年 

绝缘胶膜完

全固化后覆

铜性能 

热应力 5.7.2 6.17 ● C 月 

剥离强度 5.7.3 6.18 ● C 月 

体积电阻率 5.7.4 6.19 ● C 季度 

表面电阻率 5.7.4 6.19 ● C 季度 

注： 符号“●”表示需要检验项。 

 

7.4.2 检验取样 

鉴定检验的样本取样从申请鉴定的产品型号中随机抽取一卷，在卷头和卷尾各取2 m作为样本。每

个样本上所取得试样的尺寸和数量应按照对应检验方法中的相关规定。 
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7.4.3 检验频度 

除非另有规定，每种型号的胶膜都应进行一次鉴定检验。当产品原材料、生产工艺发生重大变更时

应重新进行鉴定检验。 

7.4.4 判定规则 

鉴定检验中，若有一项检验不合格，则判为鉴定检验不合格。 

7.4.5 鉴定检验数据保留 

制造商应保留鉴定检验数据，保留时间至少为3年。 

质量一致性检验 

7.5.1 检验项目和频度 

制造商应建立质量控制计划以保证产品符合本文件要求。除非另有规定，制造商应按照表8规定的

检验项目和频度进行质量一致性检验。 

7.5.2 检验批 

一个检验批为相同（同一批或等效的）材料，采用同样工艺，在相同的条件下生产的一次交验的全

部绝缘胶膜。 

7.5.3 检验取样 

质量一致性检验的样本应按表8中质量一致性检验频度的要求在受检批次中任意抽取。 

7.5.3.1 A 组检验抽样 

A组检验项目见表8中检验频度标注为“卷”的检验项目，每卷均需要检验。 

7.5.3.2 B 组检验抽样 

B组检验项目见表8中检验频度标注为“批”的检验项目。B组样本应从通过A组检验合格的批中随

机抽取，样本量见表9，1个样本量为从所抽卷的卷头或卷尾截取的2 m样本。 

表9 B 组抽样方案 

批量范围 

米 

样本量 

个 

L≤500 1 

500＜L≤1000 2 

L＞1000 3 

注：  L为长度。 

7.5.3.3 C 组检验抽样 

C组检验项目为表8中检验频度标注为“1个月”或更长周期的检验项目。C组样本应从通过B组检验

合格的批中随机抽取，在检验周期内随机抽取3个样本，1个样本量为从所抽卷的卷头或卷尾截取的2 m

样本。 
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7.5.4 判定规则 

A组、B组、C组检验不合格品数的接收数为零。 

7.5.5 拒收批 

如有一个或多个样品未通过表8检验项目中的一个或多个检验项目，则该批应被拒收。 

如一个批次被拒收，制造商可以返修该批次产品以纠正缺陷或剔除有缺陷的产品，重新提交进行复

验。重新提交的检验批次应清晰标明为复验批，采用加严检验，并进行明显的隔离和标志，与新的批次

严格区分。 

如被拒收产品的缺陷不可纠正或复验不合格，则该批次不得交付。 

7.5.6 合格证明 

制造商应以电子版或纸质版形式提供符合本文件要求的产品合格证明。 

7.5.7 安全资料表 

根据本文件制造和交付的产品应提供符合GB/T 16483的产品安全资料表。 

8 标识、包装、运输和贮存 

标识 

除非另有规定，绝缘胶膜产品的运输包装上应有标签或二维码，标签或二维码应包含产品型号、制

造商名称、生产批号、生产日期、数量、尺寸、贮存条件和贮存期，及其它供需双方商定的特殊要求。 

包装 

除非另有规定，绝缘胶膜产品进行内包装时先用珍珠棉包覆绝缘胶膜并固定，再用PE膜缠绕，最后

安装固定支架；进行外包装时将完成内包装的绝缘胶膜产品放置在纸箱当中，密封并粘贴标签或二维码，

使其在运输和贮存过程中能有效防止性能劣化和物理损伤。 

除非采购订单另有规定，绝缘胶膜的最小包装单元上应标识制造商名称、批号和生产日期。 

运输 

绝缘胶膜在运输过程中应防止雨淋、高温、机械损伤及日光直射，应采用空调车或等效冷链条件的

运输工具进行运输，保证运输过程中温度不高于零下15 ℃。 

贮存 

绝缘胶膜不应贮存在具有催化性的环境里，例如UV光照、过量的辐射、催化剂或阳光直射等。 

产品使用前应保持包装完好，产品自生产完成后包装入库之日起的贮存温度应不高于零下15 ℃，

贮存期自生产日期起算应不低于6个月。 

在打开包装前，应先按照制造商推荐的条件进行解冻处理（如先在0 ℃至10 ℃温度环境中放置至少

6小时，再转移到25 ℃±3 ℃的使用环境放置至少4小时），直至包装绝缘胶膜恢复至室温再使用，以避

免自身水汽凝结。 

 
A  
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附 录 A  

（规范性） 

厚度测试方法 

A.1 目的 

本方法适用于测量绝缘胶膜交收态下的厚度。 

A.2 试样 

除另有规定，从绝缘胶膜距离边缘不小于25 mm处裁切尺寸为（200±5） mm×（200±5） mm的

绝缘胶膜试样。 

A.3 仪器设备及材料 

测量精度不低于1 μm的测厚仪，或其他等效量具。 

A.4 程序 

A.4.1 去除绝缘胶膜保护膜，得到含支撑膜的绝缘胶膜试样。 

A.4.2 将试样保持水平，支撑膜面朝上，距任一边缘至少30 mm处，用测厚仪等距离（如间隔20 mm）

测量5个点厚度（如图A.1所示），记作H1、H2、H3、H4、H5，单位为μm，并在被测处支撑膜上分别作标

记，厚度测量点位置与数量亦可由供需双方商定。 

 

测量点

20mm

30
mm

 

图A.1  厚度测量点示意图 

A.4.3 去除支撑膜，用测厚仪分别测量作标记位置的支撑膜的厚度，记作HS1、HS2、HS3、HS4、HS5，

单位为μm。 

A.4.4 按公式A.1计算绝缘胶膜的平均厚度H。 

  

𝐻 =
(𝐻ଵ −𝐻ௌଵ) + (𝐻ଶ −𝐻௦ଶ) + (𝐻ଷ −𝐻௦ଷ) + (𝐻ସ −𝐻௦ସ) + (𝐻ହ −𝐻ௌହ)

5
 

…………（A.1） 

式中： 

H —绝缘胶膜平均厚度，单位为微米（μm）； 

H1、H2、H3、H4、H5—绝缘胶膜与支撑膜总厚度，单位为微米（μm）； 
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HS1、HS2、HS3、HS4、HS5 —对应支撑膜厚度，单位为微米（μm）。 

A.5 报告 

测试报告应包括： 

a) 测试方法； 

b) 绝缘胶膜与支撑膜总厚度，单位为微米（μm）； 

c) 支撑膜厚度，单位为微米（μm）； 

d) 绝缘胶膜厚度的算数平均值，单位为微米（μm）； 

e) 测试人员姓名； 

f) 测试日期； 

g) 任何与本方法的偏差。 
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B  
B   

附 录 B  

（规范性） 

溢胶量测试方法 

B.1 目的 

本方法适用于测量绝缘胶膜交收态下的溢胶量。 

B.2 试样 

除另有规定，从绝缘胶膜距离边缘不小于25 mm处裁切尺寸为（300±5） mm×（300±5） mm的

绝缘胶膜试样。 

B.3 仪器设备和材料 

设备和材料应符合如下要求： 

a) 厚度为（0.2±0.01） mm，尺寸为（320±5） mm×（320±5） mm 的覆铜板； 

b) 尺寸为（320±5） mm×（320±5） mm 的聚氟乙烯薄膜（PVF 膜），或等效材料； 

c) 真空贴膜机； 

d) 测量精度不低于 0.1 mm 的游标卡尺，或其他等效量具； 

e) 测量精度不低于 1 μm 的测厚仪，或其他等效量具。 

B.4 程序 

将绝缘胶膜试样去除保护膜并贴合在覆铜板上（绝缘胶膜面与覆铜板光面接触），样品上方和覆铜

板下方覆上PVF膜用于保证溢胶完全，根据制造商提供的参数使用真空贴膜机进行压合，得到溢胶量测

试试样；分别测量试样四边溢出的最大长度，取最大值作为作为溢胶量测试结果（如图B.1所示），精

确至0.1 mm。 

 

覆铜板

胶膜

支撑膜

溢胶量
 

图B.1  溢胶量测试示意图 
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B.5 报告 

测试报告应包括： 

a) 测试方法； 

b) 溢胶量，单位为毫米（mm）； 

c) 测试日期； 

d) 测试人员姓名； 

e) 任何与本方法的偏差。 
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C  
C   

附 录 C  

（规范性） 

最低熔融粘度测试方法 

C.1 目的 

本方法适用于测量绝缘胶膜最低熔融粘度。 

C.2 试样 

除另有规定，从绝缘胶膜距离边缘不小于25 mm处裁切尺寸为（60±1）mm×（500±10）mm的绝

缘胶膜试样。 

C.3 仪器设备及材料 

设备和材料应符合如下要求： 

a) 能够裁切出直径 25 mm 圆柱体或其他尺寸的制样器，或其他等效工具； 

b) 旋转流变仪，具有直径为25 mm或其他尺寸的平行平板夹具，能够控制最高温度不低于300 ℃，

升温速率为 1 ℃/min～20 ℃/min，振动频率为 1 Hz～5 Hz，应变设定范围为 1.0%～10.0%。 

C.4 程序 

本测试方法应按照如下步骤进行测试： 

a) 去除绝缘胶膜试样的保护膜，将绝缘胶膜叠层至厚度不小于 0.5 mm（叠层过程中需去除支撑

膜），并用制样器裁切成直径为 25 mm 的圆柱体绝缘胶膜测试试样，制样过程如图 C.1 所示； 

b) 将测试试样装载在旋转流变仪 25 mm 平行平板夹具的正中间（如图 C.2 所示），设置旋转流

变仪的振动频率为 1 Hz，应变为 1.0%； 

c) 以 60 ℃为起始温度，当旋转流变仪到达起始温度后，对平行平板夹具施加设置的振荡应变，

同时以 5 ℃/min 的升温速率升温至 200 ℃或其他规定的温度时停止测试； 

d) 通过旋转流变仪测试的熔融粘度曲线图（如图 C.3 所示）得到绝缘胶膜交收态的最低熔融粘度

和对应最低熔融温度。 

测试试样裁切 去除保护膜 叠层加厚 去除支撑膜 厚度不小于0.5mm 制样器裁切
 

图C.1  制样过程示意图 
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试样装载正确 试样装载过多 试样装载过少
 

图C.2  试样装载示意图 

 

温度（℃）

熔
融

粘
度

（
Pa

·s
）

最低熔融粘度和
对应最低熔融温度

 

图C.3  熔融粘度测试曲线图 

C.5 报告 

测试报告应包括： 

a) 测试方法； 

b) 熔融粘度曲线； 

c) 最低熔融粘度，单位为帕秒（Pa·s）； 

d) 最低熔融温度，单位为摄氏度（℃）； 

e) 测试日期； 

f) 测试人员姓名； 

g) 任何与本方法的偏差。 

 


